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新闻稿
确信电子 ALPHA® SACX® 无铅合金系列
推出领导全球的ALPHA® SACX®0807
为进一步扩展全球公认的低银波峰焊接合金ALPHA® SACX®0307 的能力，确信电子宣布在全球推出新产品 —— ALPHA® SACX®0807。该产品能于要求极好润湿能力的复杂双面焊接组件上达致与SAC305般的性能，即使是高压热循环，它仍具有良好的机械可靠性。
确信电子波峰焊全球产品经理Mike Murphy称：“基于不同行业客户认知到银含量对改善焊接性能和焊点可靠性能起到重要的作用，所以我们研发了ALPHA® SACX®0807这款新产品，其表现已得到了我们实验室及广泛测试的验证。高端的电子产品往往要求高可靠性，在它们复杂的双面印刷电路板组件上采用ALPHA® SACX®0807无铅合金，焊接性能与SAC305类似、但成本却更低。ALPHA® SACX®0807产生较少的锡渣，而且在高银SAC合金（如SAC305）的低温操作条件下，该产品也表现良好。”
ALPHA® SACX®0807的推出扩大了SACX® 产品系列。目前，该产品系列包括：
- ALPHA® SACX®0307（2004年发布）：为单面和标准复杂度的双面组件提供优良的焊接性能和可靠性。
- ALPHA® SACX®0807：能提供与SAC305类似的焊接性能和可靠性；可应用于要求高润湿力和较快润湿速度的复杂双面焊接组件上。
- ALPHA® SACX®DT：降低铜腐蚀，并能用于接触时间较长的选择性焊接或返工操作。 

- ALPHA® SACX®HASL：可实现光滑统一的焊盘表面处理，同时减少镀层的铜腐蚀。
ALPHA® SACX® 产品系列的包装形式包括标准条、送料条和焊丝等。
欲了解更多ALPHA® SACX® 产品系列的信息，请点击网站：www.alpha.cooksonelectronics.com。
关于确信电子组装材料部
确信电子组装材料部 (Cookson Electronics Assembly Materials) 为确信电子集团的附属公司，是开发、制造和销售电子组装工艺用创新材料的全球领先供货商，在遍及美洲、欧洲和亚太地区的50个地点设有经营机构。确信电子组装材料部提供各种焊膏、网板、刮刀、网板及PCB清洗剂、焊条、有芯焊丝、波峰焊剂以及 SMD贴装胶。CE Analytics 是确信电子提供诊断软件、分析服务和应用经验的资源。确信也提供用于太阳能市场的产品，如精密丝网及网板、n:高导电银墨、助焊剂和焊锡膏。确信电子半导体封装部在半导体封装 EMC 和聚合材料领域处于领先地位。自1872成立以来，确信电子集团一直致力于开发和制造最高质量的焊接材料。这一传统通过产品创新延续至今，其中包括环保型无铅电子组装产品系列。要了解更多信息，请访问网站：www.alpha.cooksonelectronics.com。
确信电子为高品质组装材料、半导体封装及用于特别化学和涂层的电子组装表面处理工业的领先供应商。确信电子为确信集团的分支，是全球电子材料和陶艺的领导者。
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